
令和5年度後期技能検定合格者

１級

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

A甲1003 C1005 C1007

１級

半導体製品製造（集積回路組立て作業）

A甲1002 A甲1006 A甲1010 A甲1012 C1014 C1015


